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Agentia Servicii Publice
E-mail: asp@asp.gov.md

Agentia de Guvernare Electronica (AGE), in conformitate cu prevederile
Metodologiei de coordonare a achizitiilor in domeniul tehnologiei informatiei si
comunicatiilor, aprobatd prin Hotararea Guvernului nr.544/2019 (in continuare -
Metodologie), a examinat solicitarea Agentiei Servicii Publice cu privire la
examinarea oportunitatii achizitiei echipamentelor TIC (calculatoare) si avizarea
documentatiei aferente si va comunica urmatoarele.

In conformitate cu prevederile pct. 8 subpct. 2) si 3) din Metodologie, AGE
considera oportuna achizitia echipamentelor TIC (calculatoare) si avizeaza
pozitiv documentatia aferenta.

Concomitent, vd comunicdm ca in conformitate cu pct.8, subpct. 4), 6) s1 7)
din Metodologie, AGE il desemneaza pe Vadim Hariton, analist financiar (TIC)
in Directia investitii inteligente in guvernare digitala, in calitate de membru
fara drept de vot in cadrul grupului de lucru pentru achizitionarea respectivelor
produse TIC, precum si ca reprezentant al Agentiel, care urmeaza a fi atras
la monitorizarea executdrii corecte a contractelor si luarea in evidentd a
livrabilelor.

Reiteram recunostinta pentru atentia si atitudinea manifestatd si mizam pe o
buna colaborare in continuare.
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